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第1 7届电子封装技术国际会议
The 1 7th International Conference on Electronic

Packaging Technology

七届电子封装技术国际会议(ICEPT 2016)将于2016年8月16～19日

在中国武汉举行。ICEPT会议多年来得到了IEEE—CPMT的全力支持和IMAPS、

iNEMI等国际行业组织的积极参与，并得到了中国电子学会、中国科协的高度

评价，已成为国际电子封装领域四大品牌会议之一。

会议为期4天，将有来自近20个国家和地区的代表参加。大会将通

过展览展示、专题讲座、特邀报告、主题论坛、分会报告、论文张贴等

形式交流电子封装技术领域的最新进展。

大会诚邀您参会、参展，共襄盛举
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